
新商品！ハイブリッドUVインクジェットプリンタ

仕事の幅を広げる：今まで搬送が難しかったロール素材に対応

仕事をもっと効率的に：幅広いリジッド（ボード）素材を安定搬送

高画質ヘッド搭載で早く美しく



03-3523-8712お申込
FAX

会場

会　　　　場：株式会社ミマキエンジニアリング JP デモセンター

　　　　　　　東京都品川区北品川 5-5-25　Sum ビル 2・3 階

お問い合わせ：モトヤ 担当営業　　企画・主催：大創株式会社、株式会社ミマキエンジニアリング、株式会社モトヤ

FAX 申込書
開催日：4月 16 日（木）・17 日（金）

※下記の申込書に必要事項をご記入、レ点をつけていただき、FAX にてご返信ください。

　右のQRからもお申し込みいただけます。

2026 パッケージソリューションフェア

※当日はお名刺をご持参ください。

貴社名

ご住所

TEL

時頃　 

加工業種 □ 紙器　 □ 段ボール箱 　 □ 化成品　 □ 印刷　　 □ その他

MAIL

ご来場

人数

ふりがな

代表

お申込み者

※お申込みをキャンセルされる場合は、必ず前日までに

各担当営業、またはモトヤ（TEL 03-3523-8711）までご連絡ください。

名

ご来場日時 □ 4 月 17 日（金）□ 4 月 16 日（木）

□ 4 月 16 日（木） □ 4 月 17 日（金）
参加

人数

大創セミナー「パッケージ作図とコスト計算を一つに！ソフトご提案」（10:30 ～）

名

□ 4 月 16 日（木） □ 4 月 17 日（金）
参加

人数

モトヤ補助金セミナー（15:30 ～）

名

□ 4 月 16 日（木） □ 4 月 17 日（金）
参加

人数

ミマキエンジニアリングセミナー「パッケージ対応サンプルカッター CFX のご提案」（13:30 ～）

名


